El C.T.B. acaba de poner a punto un sistema que per-
mite fabricar tableros de parquet mosaico con subcapa ais-
lante incorporada. Los ensayos se han efectuado principal-
mente, con planchas de corcho.

Para mejorar € aisamiento acUstico de los parquets mo-
saicos, hasta ahora d procedimiento cldsico consistia en
encelar, en primer lugar, planchas de corcho sobre d so-
porte y luego los tableros de parquet.

La incorporacion de la subcapa aislante en fabrica per-
mite obtener una ganancia de tienmxpo apreciable en la co-
locacion; ademas, la cantidad de cola necesaria para enco-
lar el parquet sobre la subcapa se puede reducir considera-
blemente (de 700 g/m* a 204 g/m®%.

Sin embargo el encolado de una subcapa continua en la
cara inferior de los tableros de parquet puede presentar
ciertos inconvenientes:

— peligro de encolado de las tablillas entre si;

— imposibilidad de mover las tablillas en su colocacion

para obtener una buena alineacion:

— peligro de contracciones adicionales.

Estos inconvenientes se han ido eliminando poco a pow
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en @ transeurso de las diferentes investigaciones efectuadas
en los laboratorios del C.T.B. que han conducido a tres
férmulas de trabajo:

le Se pate de un tablero de parquet mosaice pre-
ensamblado en el paramento con ayuda de una hoja de pa-
pel kkreft y de una plancha de corcho de la misma dimen-
si6n que d tablero de parquet. En primer lugar y wn
ayuda de una maguina puesta a punto en el C.TB., esen-
ciamente constituida por un &rbol que lfeva 21 sierras
circulares del mismo didmetro, se efectlian sucesivamente,
en dos direcciones perpendiculares, 21 ranuras paralelas de
profundidad media. en la chapa de corcho de manera que
se abtenga un cuadriculado completo.

A continuacion se encola la superficie ranurada de la
plancha de corcho con ayuda de una encoladora; de tal
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Fig. 2
forma, que séle los apoyos quedan untados de cola. En-
tonces se aplica la chapa en |la contracara del tablero de
parquet mosaico (fig. 1). El buen encolado de los dos ele-
mentos se asegura con ayuda de una prensa.

CON SUBCAPA AISLANTE

En tercer lugar, se pasan de nueva los tableros bgo las
sierras circulares para separar cada losa terminande las
ranuras efectuadas sobre la plancha de corcho ig. 2).

El tablero de parquet mosaico aparece como un tablero
ondinario cuyas piezas llevan en € contraparamento un
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nimero de apoyos de corcho que corresponde al nitmero
de piezas que componen un cuadro {fig. 3).

Principales ventgjas:

= mejora dd aislam’ento ac(stico;

— reduccion dd tiempo de celocacion en relacion con d

procedimiento clésico en dos tiempos;

— economia de cola entre la plancha de corcho y €

tablero de parquet;

— ninguna filtracién: de cola entre las tablillas;

— megora del encolado sobre € apoyo.

2.0 Para suprimir el papel en el paramento, una solu-
cion intermedia consiste en ensamblar |as piezas que cons-
tituyen un tablero de parquet mosaico en una chapa de
corcho cuadriculada conforme a la solucién precedente y
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proceder a la segunda serie de ranuras desacufiandolas, con
relacion a la primera serie, en una distancia correspon-
diente a la mitad de la separacién entre dos ranuras {figu-
ra 4).

Asi las tablillas = unen por la plancha de corcho.

Es posible proceder d cuadriculado de las dos caras de
la plancha de corcho antes de encolarla bajo e tablero
de parquet mosaico.

Los tableros asi obtenidos, aunque ligeros por las ranu-
ras, quedan bastante rigidos; en este sentido es més dific*
mover las tablillas unas en relacién a les otras, por otra
parte tendrd que cuidarse d calibrado de los tableros.

Ventgjas de esta segunda férmula:

Son semgjantes a las de la primera férmula con una ga-
nancia de tiempo suplementaria en la colocacién por razén
de la ausencia de papel de ensamblado en la cara de los
tableros.

3.0 Para suprimir a la vez @ inconveniente del papel



de pegar en el paramento del tablero de la primera férmu-
la y la rigidez de éste en la segunda férmula, la meor
solucién parece consistir en utilizar una red de hilos dis-
puestos entre las piezas de tablero de parquet y a subcapa
aislante.

Se puede proceder entonces de la misma manera que en
la primera £rmula.

Esta solucién es. por ejemplo. aplicable en tableros de
parquet mosaico' preensamblados con hilos con la nueva
ensambladora automatica «Weinig» (tipo P 137).

Ventgjas de la tercera formula:

Las ventgjas de esta tercera formula son idénticas a las
de las dos primeras y ademas permite realizar una mejor
colocacidn por d juego parcial que subsiste entre cada
tablilla.

Los diferentes procedimientos indicados estan patentados.



